
本概要旨在向 閣下提供本文件所載資料的概要。由於此乃概要，故並無載
列所有可能對 閣下而言屬重要的資料。 閣下在決定投資 [編纂 ]前，應細閱整
份文件。

任何投資均涉及風險。投資於 [編纂 ]的部分特定風險載於本文件「風險因素」
一節。 閣下在決定投資 [編纂 ]前，應細閱該節。

概覽

我們的願景

我們致力於成為世界級先進半導體封裝測試服務提供商，並助力中國集成電路
產業在世界舞台上取得長足進步。

我們是誰

我們是一家半導體封裝及測試服務提供商，專注於DDIC的先進封裝及測試解決
方案。我們的服務組合圍繞四項核心工藝技術構建：凸塊製造、晶圓測試（「CP」）、
玻璃覆晶（「COG」）及薄膜覆晶（「COF」）。我們的服務主要用於LCD及AMOLED顯示
面板的DDIC，終端應用涵蓋消費電子、工業控制及汽車電子。我們亦正戰略拓展存
儲器 IC封裝及測試能力，並已做好充分準備，以把握由AI快速發展驅動的新興應用
領域所帶來的機遇。

於 2025年，我們交出亮眼業績並實現顯著業務增長，收入達到人民幣 1,783.1百
萬元，同比增加 18.8%，而EBITDA達到人民幣 611.9百萬元，同比增加 14.8%。我們
的出貨量達到 511.3千片晶圓，使我們成為全球第四大DDIC先進封裝及測試服務提
供商。根據弗若斯特沙利文的資料，我們於2025年在中國內地DDIC先進封裝及測試
市場按收入計排名第二；而按 2025年 12英寸晶圓凸塊出貨量計，我們在中國內地封
裝及測試市場則排名第二。

我們的關鍵業務亮點如下圖所示：

規模 領先地位 增幅

覆蓋範圍(5) 技術 業績

總出貨量：
511.3千片晶圓(1)

12英寸晶圓凸塊
出貨量：416.3千片

— 全球第四名(2)

— 中國內地第二名(2)

在中國內地

DDIC先進封裝及測試服務供應商
排名第二(3)

先進封裝及測試服務供應商
排名第八(3)

最早具備12英寸晶圓凸塊能力的
公司之一

我們為全球前五大DDIC設計公司
中的四家提供服務

我們為中國內地前十大DDIC
設計公司中的九家提供服務

我們的凸塊間距符合業內
最先進產品的應用要求(6)

於12英寸晶圓上可形成的
凸塊數量達到行業領先水平(7)

良率為99.93%+

2025年收入為
人民幣1,783.1百萬元
同比增長18.8%

2025年EBITDA為
人民幣611.9百萬元
同比增長14.8%

23.5%
2020年至2025年
收入的複合年增長率(4)
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附註：

(1) 為便於比較，就凸塊製造及CP而言，我們將8英寸晶圓出貨量除以2.25，換算為等值的 12英
寸晶圓出貨量。

(2) 根據弗若斯特沙利文的資料，基於 (i) 2025年DDIC封裝及測試服務提供商的總出貨量，以
及 (ii) 2025年封裝及測試服務提供商的12英寸晶圓凸塊出貨量。

(3) 根據弗若斯特沙利文的資料，先進封裝及測試公司的排名乃根據其 2025年的相關收入計

算。

(4) 信息來源：我們於 2021年至 2025年在上海證券交易所科創板發佈的年度報告，該等報告並

無依照國際財務報告準則進行審計。

(5) 根據弗若斯特沙利文的資料，DDIC設計公司的排名基於其2025年的相關收入。

(6) (7)我們的凸塊製造技術能夠在 12英寸晶圓上形成數千萬個凸塊，最小凸塊寬度及間距可達 6微
米。

憑藉我們先進的工藝技術、穩定的產品良率及強大的服務能力，我們在全球
DDIC設計行業建立了廣泛的領先客戶群。於 2025年，我們為全球前五大DDIC設計
公司中的四家及中國內地前十名中的九家提供服務。其中包括多家全球最知名的
DDIC設計公司，如聯咏科技、天鈺科技、瑞鼎科技、奇景光電、矽創電子、集創北
方、奕力科技、雲英谷科技、新相微電子及晶門科技。我們封裝及測試的芯片應用
於全球領先的顯示面板製造商。

經過多年研發投入及技術開發，我們已建立強大的核心技術組合，包括DDIC精
細間距凸塊製造技術、高可靠性凸塊結構及工藝、高精度晶圓減薄技術、高穩定性
晶圓切割技術以及高精度及高穩定性晶圓測試技術。截至最後實際可行日期，我們
持有 421項專利，反映出我們深厚的技術實力。我們持續精進生產流程並升級設
備，以推動精度、良率及可靠性的提升，使我們能夠把握 IC供應鏈本土化帶來的機
遇。

展望未來，我們計劃進一步擴大我們在AMOLED DDIC及大尺寸顯示面板方面
的先進封裝及測試能力，增加我們在存儲器 IC領域的業務，並鞏固我們在核心終端
應用範圍中的領先地位。我們將繼續投入研發，擴大服務的應用範圍，並積極把握
汽車電子及AI驅動應用領域的新興機遇。

我們的服務

我們主要為DDIC提供先進的半導體封裝及測試服務，DDIC是顯示面板成像系
統的關鍵部件。我們的全面服務涵蓋整個封裝及測試流程：凸塊及晶圓測試在晶圓
切割前的晶圓層級進行。隨後，根據目標顯示應用及模組設計，芯片採用COG或
COF進行封裝。我們的客戶可選擇聘請我們提供其中一項或多項流程。

. 凸塊製造：凸塊製造是通過濺鍍、光刻、電化學沉積及濕法蝕刻等工序，
在晶圓的焊盤上形成凸塊的過程。凸塊能實現高效的電力傳輸，並在若干
先進封裝應用中取代傳統的引綫鍵合。

. CP：CP指為探針卡與晶圓上的每片晶粒建立電力接觸以測試其電力特性的
過程。不符指定標準的晶粒會被標記（如以墨水標記）並在切割階段被篩
除，使其不進入下游封裝及測試流程。
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. COG：COG封裝指將晶粒上的凸塊直接鍵合至玻璃基板上的電極，並用黏
合材料封裝連接區域以提供機械保護及環境隔離的過程。

. COF：COF封裝指將晶粒上的凸塊鍵合至柔性薄膜基板上的內引脚，為顯
示及相關應用提供高密度互連及靈活的安裝過程。

通過整合該等流程，我們能夠滿足客戶在DDIC價值鏈中的不同工藝要求。

我們的市場機遇

我們的封裝及測試服務支持廣泛的終端應用場景，並於具有強大增長潛力的市
場中處於有利地位。

. 終端應用推動的需求增長

o AI驅動的需求：AI時代的先進封裝

o 大尺寸顯示器：更大屏幕、更先進封裝

o AMOLED：邁向高端DDIC的結構升級

o 汽車電子：多屏座艙及下一代汽車顯示

. 外包趨勢的助力及行業專業化

. IC本土化浪潮及政策支持

研發

我們持續投資於研發，以提升我們的核心工藝能力。我們的研發工作側重於精
細間距凸塊、晶圓減薄與切割、COF鍵合、工藝自動化以及生產一致性與良率提
升。通過進行技術評估、工藝設計、工程驗證及量產驗證，我們根據客戶要求及產
品規格變化，不斷調整及改良工藝。

我們通過開發精細間距凸塊、晶圓減薄、光刻膠塗覆、COF鍵合及晶圓切割技
術，以及增強我們的材料應用及生產控制系統，持續強化研發能力。該等工作已使
我們的製造表現及工藝穩定性得到顯著改善，並有助於擴展我們在DDIC、車規級 IC
及先進封裝應用方面的技術能力。

銷售及營銷

我們的銷售及營銷工作專注於建立及擴展與客戶的戰略關係，旨在成為並維持
其值得信賴的長期合作夥伴。我們與成熟的DDIC設計公司（尤其是中國台灣公司）
保持緊密合作，同時持續擴大我們在中國內地的客戶基礎，並與海外客戶接洽。此
外，我們亦積極與新興設計公司合作，支持新產品的早期測試及驗證。在產能許可
的情況下，我們可能會優先考慮所選定具有強勁增長潛力的客戶及項目，以期建立
長期商業關係及擴展未來的業務機會。

客戶及供應商

我們的客戶

我們的客戶主要包括DDIC設計公司。
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於 2023年、 2024年及 2025年，向我們五大客戶的銷售額分別為人民幣 899.0百萬
元、人民幣 996.3百萬元及人民幣 1,228.0百萬元，分別佔我們相應年度總收入的
72.6%、 66.4%及 68.9%。於 2023年、 2024年及 2025年，向我們最大客戶的銷售額分
別為人民幣 392.9百萬元、人民幣 362.8百萬元及人民幣 491.2百萬元，分別佔我們相
應年度總收入的 31.7%、 24.2%及 27.5%。於往績記錄期間，據董事所深知，我們的
董事、彼等聯繫人或任何現有股東（據董事所知持有我們股本 5%以上者）概無於往
績記錄期間任何期間在根據香港上市規則須予披露的我們五大客戶中擁有任何權
益。

詳情請參閱「業務—銷售及營銷—我們的客戶」。

我們的供應商

我們的主要供應商主要包括原材料及設備。我們與該等主要供應商已建立並維
持穩定的長期關係。

於 2023年、 2024年及 2025年，向我們五大供應商作出的採購額分別為人民幣
899.2百萬元、人民幣 761.1百萬元及人民幣 787.8百萬元，分別佔我們相應年度總採
購額的 58.0%、 61.1%及 62.4%。於 2023年、 2024年及 2025年，向我們最大供應商作
出的採購額分別為人民幣 325.8百萬元、人民幣 423.2百萬元及人民幣 506.0百萬元，
分別佔我們相應年度總採購額的21.0%、34.0%及40.1%。

詳情請參閱「業務—供應鏈—我們的供應商」。

我們的競爭優勢

我們相信以下優勢使我們能夠把握未來的行業機遇並實現持續增長：

. 領導地位：先發優勢與持久壁壘

. 客戶夥伴關係：建立於卓越技術之上的深度合作

. 全流程能力：跨高價值及快速增長行業的端到端服務

. 研發卓越：深厚的工藝專業知識及持續創新

. 卓越製造：高效且可靠的大規模交付

. 管理及企業文化：建立於經驗與執行力之上的文化

我們的增長策略

我們旨在成為中國領先的先進半導體封裝及測試服務供貨商以及世界級參與
者，並為提升中國集成電路產業的全球競爭力作出貢獻。為了實現此目標，我們計
劃實施以下策略：

. 超越DDIC業務實現多元化發展並打造新增長引擎

. 地理擴張：利用我們的地理優勢並擴大我們的客戶群

. 研發與創新：提升我們的技術以把握新機遇

. 產能擴張與智能製造：規模化建設，精準化交付

. 戰略合作夥伴關係及投資：擴大我們的生態系統並培育新增長區域

. 走向全球：建立我們的國際影響力及客戶群
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競爭

封裝及測試服務行業的市場通常需要對技術及製造能力持續投入，而客戶認證
流程及長期合作關係可能進一步加劇市場競爭。為維持及發展業務，我們必須持續
滿足客戶要求，並提供差異化、高性能的產品以滿足彼等不斷變化的需求。倘我們
無法跟上該等進步，或在質量或成本方面未能使我們的產品與眾不同，我們可能面
臨市場份額被競爭對手奪取的風險。有關進一步詳情，請參閱「行業概覽」。

歷史財務資料概要

本集團的財務資料概要

下表載列本集團於往績記錄期間的綜合財務資料中的財務數據摘要。下文所載
財務數據摘要應與本文件附錄一所載會計師報告中的綜合財務報表（包括相關附註）
一併閱讀，並以其全文為準。我們的綜合財務資料乃按照國際財務報告準則會計準
則編製。

經營業績

截至12月31日止年度

2023年 2024年 2025年

人民幣 % 人民幣 % 人民幣 %
（除百分比外，以千元計）

收益 . . . . . . . . . . . . . 1,238,293 100.0 1,501,020 100.0 1,783,135 100.0
銷售成本 . . . . . . . . . (910,776) (73.6) (1,173,871) (78.2) (1,395,394) (78.3)

毛利 . . . . . . . . . . . . . 327,517 26.4 327,149 21.8 387,741 21.7

其他收益 . . . . . . . . . 32,512 2.6 26,784 1.8 32,488 1.8
其他收益及虧損淨額 . . 14,753 1.2 16,326 1.1 15,415 0.9
銷售及營銷開支 . . . . . (8,410) (0.7) (11,465) (0.8) (12,348) (0.7)
行政開支 . . . . . . . . . (74,281) (6.0) (75,692) (5.0) (82,948) (4.7)
研發開支 . . . . . . . . . (78,857) (6.4) (89,407) (6.0) (117,688) (6.6)
減值虧損 . . . . . . . . . (16,554) (1.3) (17,673) (1.2) (26,362) (1.5)
融資成本 . . . . . . . . . (1,097) (0.1) (22,672) (1.5) (37,501) (2.1)
分佔聯營公司業績淨額 — — — — 218 0.0
除所得稅前溢利 . . . . . 195,583 15.7 153,350 10.2 159,015 8.8

所得稅抵免╱（開支）. . 402 0.0 6,414 0.4 (4,284) (0.2)

年內溢利 . . . . . . . . . 195,985 15.7 159,764 10.6 154,731 8.6
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收入

於往績記錄期間，我們主要通過我們DDIC先進封裝及測試服務的產品產生收
入。

按服務產品

截至12月31日止年度

2023年 2024年 2025年

人民幣 % 人民幣 % 人民幣 %
（除百分比外，以千元計）

DDIC先進封裝及
測試 . . . . . . . . . . . 1,168,454 94.4 1,356,592 90.4 1,579,071 88.6
凸塊製造 . . . . . . . . 534,595 43.2 630,545 42.0 748,934 42.0
CP . . . . . . . . . . . . . 314,527 25.4 357,931 23.8 390,704 21.9
COG . . . . . . . . . . . 148,611 12.0 182,796 12.2 185,259 10.4
COF . . . . . . . . . . . . 170,721 13.8 185,320 12.4 254,174 14.3

其他 (1) . . . . . . . . . . . . 69,839 5.6 144,428 9.6 204,064 11.4

總計 . . . . . . . . . . . . . 1,238,293 100.0 1,501,020 100.0 1,783,135 100.0

附註：

(1) 主要包括銷售回收金。

於往績記錄期間，凸塊製造及CP為我們的主要收益來源，且我們所有服務產品
的收入均錄得增長。憑藉我們在凸塊製造及CP方面已建立的能力，我們預期該等服
務產品在未來將繼續作為我們的主要收益驅動力。

按地理位置*

截至12月31日止年度

2023年 2024年 2025年

人民幣 % 人民幣 % 人民幣 %
（除百分比外，以千元計）

中國台灣 . . . . . . . . . 709,309 57.3 800,288 53.3 963,298 54.0
中國內地 . . . . . . . . . 504,841 40.8 683,521 45.5 806,262 45.2
其他 . . . . . . . . . . . . . 24,143 1.9 17,211 1.2 13,575 0.8

總計 . . . . . . . . . . . . . 1,238,293 100.0 1,501,020 100.0 1,783,135 100.0

附註：

* 地理位置乃按我們客戶的註冊成立地點釐定。

於往績記錄期間，我們的絕大部分收入均來自註冊成立於中國台灣及中國內地
的客戶。我們預期日後該兩個市場的客戶將繼續佔我們的收益相當大比重。
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銷量及平均售價

截至12月31日止年度

2023年 2024年 2025年

銷量(1) 平均售價 (2) 銷量 平均售價 銷量 平均售價

片╱千粒 人民幣 片╱千粒 人民幣 片╱千粒 人民幣

凸塊製造 . . 475,966.9 1123.2 530,534.7 1188.5 511,312.7 1464.7
CP . . . . . . 451,222.6 697.1 522,331.9 685.3 536,610.6 728.1
COG . . . . . 1,034,925.5 143.6 1,381,479.1 132.3 1,482,927.6 124.9
COF . . . . . 326,391.6 523.1 357,513.3 518.4 504,013.8 504.3

附註：

(1) 凸塊製造及CP的銷量以 12英寸晶圓片數計量，COG及COF的銷量則以千粒計量。為作比

較，凸塊製造及CP的8寸晶圓數量已除以2.25，以換算為等效的12寸晶圓銷量。

(2) 平均售價指相關服務類別產生的收入除以相應銷量，就凸塊製造及CP而言以人民幣╱片數

呈列，就COG及COF而言以人民幣╱千粒呈列。就CP而言，根據我們的商業計費慣例，銷

量以片數呈列，而產能則因芯片類型測試時間的差異而以小時計量。

毛利及毛利率

我們錄得的毛利為收入減銷售成本。我們錄得的毛利率為毛利除以收入，以百
分比表示。

截至12月31日止年度

2023年 2024年 2025年

毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率

人民幣 % 人民幣 % 人民幣 %
（除百分比外，以千元計）

DDIC先進封裝及測試 . 317,436 27.2 302,996 22.3 336,872 21.3
凸塊製造 . . . . . . . . 125,922 23.6 133,462 21.2 134,334 17.9
CP . . . . . . . . . . . . . 106,662 33.9 92,657 25.9 96,189 24.6
COG . . . . . . . . . . . 29,392 19.8 33,434 18.3 37,219 20.1
COF . . . . . . . . . . . . 55,460 32.5 43,443 23.4 69,130 27.2

其他 (1) . . . . . . . . . . . . 10,081 14.4 24,153 16.7 50,869 24.9

總計╱整體 (2) . . . . . . . 327,517 26.4 327,149 21.8 387,741 21.7

附註：

(1) 主要包括銷售回收金。

(2) 整體毛利率按年╱期內毛利除以相應期間收入再乘以100%計算。
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綜合財務狀況表概要

截止12月31日

2023年 2024年 2025年
（人民幣千元）

非流動資產 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,943,751 2,980,831 3,281,647
流動資產 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652,547 1,610,392 1,592,955
流動負債 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364,886 162,425 296,826
流動資產淨值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287,661 1,447,967 1,296,129
總資產減流動負債 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,231,412 4,428,798 4,577,776
非流動負債 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,381 1,227,727 1,028,781
資產淨值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,132,031 3,201,071 3,548,995
權益總額 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,132,031 3,201,071 3,548,995

我們的流動資產淨值由截至 2024年 12月 31日的人民幣 1,448.0百萬元減少至截至
2025年 12月 31日的人民幣 1,296.1百萬元，主要由於 (i)按公允價值計量且其變動計入
損益的金融資產由人民幣 681.6百萬元減少至人民幣 534.5百萬元；及 (ii)借款由無增
加至人民幣 84.6百萬元，惟部分被 (i)貿易應收款項及應收票據由人民幣 275.3百萬元
增加至人民幣 359.0百萬元；及 (ii)按攤銷成本計量的其他金融資產由無增加至人民
幣 60.0百萬元所抵銷。我們的流動資產淨值由截至 2023年 12月 31日的人民幣 287.7百
萬元增加至截至 2024年 12月 31日的人民幣 1,448.0百萬元，主要由於 (i)按公允價值計
量且其變動計入損益的金融資產由人民幣 20.2百萬元增加至人民幣 681.6百萬元；
及 (ii)按金、預付款項及其他應收款項由人民幣 43.5百萬元增加至人民幣 76.8百萬
元，惟部分被 (i)借款由人民幣 185.6百萬元減少至零；及 (ii)其他應付款項及應計費
用由人民幣28.7百萬元減少至人民幣20.8百萬元所抵銷。

我們的資產淨值（即權益總額）由 2023年 1月 1日的人民幣 2,903.7百萬元增加至
2023年 12月 31日的人民幣 3,132.0百萬元，主要由於我們 2023年的年內利潤人民幣
196.0百萬元，部分被年內其他綜合開支人民幣 0.5百萬元所抵銷。我們的資產淨值
進一步增加至 2024年 12月 31日的人民幣 3,201.1百萬元，主要由於我們 2024年的年內
利潤人民幣 159.8百萬元，部分被我們回購普通股人民幣 100.0百萬元及已宣派股息
人民幣 82.4百萬元所抵銷。我們的資產淨值進一步增加至 2025年 12月 31日的人民幣
3,549.0百萬元，主要由於我們截至2025年12月 31日止年度的年內淨利潤人民幣154.7
百萬元，部分被我們已宣派股息人民幣78.5百萬元所抵銷。詳情請參閱「附錄一—會
計師報告」中的「綜合權益變動表」。

綜合現金流量表概要

截至12月31日止年度

2023年 2024年 2025年

（人民幣千元）

經營活動產生的現金淨額 . . . . . . . . . . . . . . 351,460 500,864 692,459
投資活動使用的現金淨額 . . . . . . . . . . . . . . (550,083) (1,248,770) (642,136)
融資活動產生╱（所用）現金淨額 . . . . . . . . . 178,996 785,208 (75,796)

現金及現金等價物（減少）╱增加淨額 . . . . . . (19,627) 37,302 (25,473)

年初現金及現金等價物 . . . . . . . . . . . . . . . . 128,774 109,639 152,038

年末現金及現金等價物 . . . . . . . . . . . . . . . . 109,639 152,038 129,706

於 2023年、 2024年及 2025年，我們錄得的經營活動產生的現金淨額分別為人民
幣 351.5百萬元、人民幣 500.9百萬元及人民幣 692.5百萬元，主要由於我們在各個相
應期間產生的利潤所致。
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請參閱「財務資料—流動資金及資本資源—現金流量」。

主要財務比率

截至12月31日止年度╱截至該日

2023年 2024年 2025年

毛利率 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.4% 21.8% 21.7%
純利率 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.8% 10.6% 8.7%
資產回報率 (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8% 3.9% 3.3%
股本回報率 (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5% 5.0% 4.6%
流動比率 (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 9.9 5.4
速動比率 (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 8.1 4.3
槓桿比率 (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9% 34.8% 28.6%
經營現金流量與純利比率 (8) . . . . . . . . . . . . . . 179.3% 313.5% 447.5%

附註：

(1) 毛利率按年內毛利除以相應年度收入再乘以100%計算。

(2) 純利率按年內純利除以相應年度收入再乘以100%計算。

(3) 資產回報率按年內純利除以平均總資產再乘以 100%計算。平均總資產為年初及年末總資產

結餘之和除以二。

(4) 股本回報率按年內純利除以平均總權益再乘以 100%計算。平均總權益為年初及年末總權益
結餘之和除以二。

(5) 流動比率按年末流動資產總額除以相應年度末流動負債總額計算。

(6) 速動比率按（年末流動資產總額減存貨）除以相應年度末流動負債總額計算。

(7) 槓桿比率按年末計息負債總額除以相應年度末總權益再乘以100%計算。

(8) 經營現金流量與純利比率按年內經營活動所得現金淨額除以相應年度純利再乘以 100%計

算。

[編纂 ]開支

[編纂 ]開支指專業費用、 [編纂 ]佣金及因 [編纂 ]及 [編纂 ]而產生的費用。於往績
記錄期間，我們未產生任何 [編纂 ]開支。我們的 [編纂 ]開支估計約為 [編纂 ]港元（包
括 [編纂 ]佣金），約佔 [編纂 ] [編纂 ]總額的 [編纂 ]%（假設 [編纂 ]為每股H股 [編纂 ]港
元（即本文件所述 [編纂 ]範圍的低位數），且 [編纂 ]並無獲行使）。在我們的 [編纂 ]開
支中，約 [編纂 ]港元直接由於H股的發行，並將於 [編纂 ]完成後計入權益，而約 [編
纂 ]港元已經或將計入我們的綜合損益及其他全面收益表。預計將產生的 [編纂 ]開支
將包括約 [編纂 ]港元的 [編纂 ]相關開支及費用（包括 [編纂 ]佣金、證監會交易徵費、
聯交所交易費及會財局交易徵費）、約 [編纂 ]港元的獨家保薦人、法律顧問及申報會
計師的非 [編纂 ]相關開支及費用，以及約 [編纂 ]港元的其他非 [編纂 ]相關費用及開
支。上述 [編纂 ]開支為最新的實際可行估計，僅供參考，實際金額可能與此估計有
所不同。
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風險因素

我們面臨的風險包括「風險因素」一節所載的風險。由於不同投資者於釐定風險
的重要性時可能會有不同的理解及標準， 閣下於決定投資我們的H股前，應仔細
閱讀整節「風險因素」內容。我們面臨的部分主要風險包括：

. 鑒於封裝及測試流程的複雜性質，倘我們提供的服務存在缺陷，或倘我們
未能對技術的快速變革作出反應，則我們的良率及客戶關係可能受損。

. 我們可能無法及時或以合理成本取得業務營運所需的封裝及測試設備或設
施。

. 一般經濟狀況或半導體終端市場的任何惡化，或半導體及電子行業的放
緩，均可能減少對我們服務的需求。

. 我們在全球半導體封裝及測試行業面臨激烈競爭。

. IC封裝及測試服務外判趨勢的逆轉或放緩，可能對我們的增長前景及盈利
能力造成不利影響。

. 倘我們未能妥善預測或應對不斷變化的市場狀況，或未能及時開發及推出
新服務或改良服務，我們吸引及留住客戶的能力可能受損，且我們的競爭
地位可能受到不利影響。

. 我們的大部分收入來自為數有限的主要客戶。

. 我們對設備及設施進行重大投資，而客戶的需求未必會如我們預期般發
展。

. 我們的業務可能受到地緣政治不確定性以及其他導致業務中斷的政治、社
會及經濟動盪所影響。

. 倘我們不能及時或按合理價格取得充足原材料及能源供應，或未能有效地
將若干原材料的價格波動轉嫁予客戶，我們的收入及盈利能力或會下滑。

未來計劃及 [編纂 ]用途

假設 [編纂 ]為每股H股 [編纂 ]港元（即本文件所述 [編纂 ]範圍的低位數），經扣除
我們就 [編纂 ]已付及應付的 [編纂 ]佣金及其他估計開支後（假設 [編纂 ]未獲行使），
我們估計我們將收取的 [編纂 ] [編纂 ]淨額約為 [編纂 ]港元。按照我們的策略，我們
擬按以下用途及金額動用 [編纂 ]：

. 約 [編纂 ]%，即約 [編纂 ]港元，預期將用於擴充我們車規級 IC封裝及測試產
能，以提升市場佔有率，應對智能汽車智能座艙及車載顯示屏市場的強勁
需求。

. 約 [編纂 ]%，即約 [編纂 ]港元，預期將通過我們的工藝技術及專有研發平台
HITS提升我們的研發能力。HITS平台是我們針對高端移動設備及人工智能
驅動應用的先進封裝技術平台。該技術旨在利用基於有機中介層的架構，
實現多個芯片（包括邏輯SoC、DRAM、LPDDR以及Wi-Fi等連接組件）在單
一封裝內的晶圓級平面整合，從而提供更高的性能、更小的尺寸及更強的
散熱效率。
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. 約 [編纂 ]%，即約 [編纂 ]港元，預期將用於潛在投資及收購。除了我們核心
封裝及測試業務的內生增長外，我們擬有選擇性地在半導體組裝及測試行
業內尋求策略合作、投資及收購機會，以提升我們在高階先進封裝及測試
服務領域的整體競爭力。

. 約 [編纂 ]%，即約 [編纂 ]港元，預期將用作營運資金及一般企業用途。

請參閱「未來計劃及 [編纂 ]用途」。

[編纂 ]統計數據

下表的統計數據基於以下假設： (i) [編纂 ]已完成，且 [編纂 ]中已新發行 [編纂 ]股
H股； (ii) [編纂 ]未獲行使；及 (iii)並無根據 2023年限制性股票激勵計劃發行額外股
份：

基於每股H股

[編纂 ]港元的 [編纂 ]
基於每股H股

[編纂 ]港元的 [編纂 ]

H股市值 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . [編纂 ]港元 [編纂 ]港元
本公司總市值 (2) . . . . . . . . . . . . . . [編纂 ]港元 [編纂 ]港元
未經審核 [編纂 ]經調整每股有形
資產淨值 (3) (4) . . . . . . . . . . . . . . [編纂 ]港元 [編纂 ]港元

附註：

(1) H股市值的計算基於緊隨 [編纂 ]完成後預期發行的 [編纂 ]股H股（假設 [編纂 ]未獲行使）。

(2) 本公司市值的計算基於截至最後實際可行日期已發行的 990,938,171股A股及緊隨 [編纂 ]完成

後預期發行的 [編纂 ]股H股（假設 [編纂 ]未獲行使）。A股市值的計算基於緊接最後實際可行
日期前五個營業日A股每股人民幣20.14元的平均收市價。

(3) 未經審核 [編纂 ]經調整每股有形資產淨值乃經本文件「附錄二—未經審核 [編纂 ]財務資料」

所述的調整後得出。

(4) 並無作出任何調整以反映我們於2025年12月31日之後的任何交易業績或其他交易。

股息政策

於 2023年、 2024年及 2025年，本公司分別宣派股息零、人民幣 82.4百萬元及人
民幣 78.5百萬元，所有股息均已悉數派付。詳情請參閱本文件附錄一所載會計師報
告附註11。

根據我們的組織章程細則，董事會可在考慮我們的經營業績、財務狀況、現金
需求及可用性以及其當時可能認為相關的其他因素後，於日後宣派股息。任何股息
的宣派及派付以及股息金額將受我們的組織章程檔項下股息政策、適用中國法律及
股東會議批准所規限。本公司可採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配
股利，並在符合條件的情況下優先採用現金方式分配利潤。根據我們組織章程細則
項下的股息政策，本公司於任何連續三個年度期間派發現金股息的總額，應不少於
本公司於該三個年度期間實現的年均淨利潤的 30%。我們並無設定固定股息分配比
率。

概 　 要
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於科創板上市

自 2022年 8月起，本公司A股已於科創板上市。董事確認，自A股上市起及直至
最後實際可行日期，本公司概無嚴重違反上海證券交易所適用規則及其他適用中國
證券法律法規的情況。據董事所深知，概無有關本公司於上海證券交易所合規記錄
的重大事宜須提請聯交所或 [編纂 ]的潛在投資者垂注。中國法律顧問認為，自A股
上市起至最後實際可行日期止，本公司並無發生任何重大違反上海證券交易所適用
規則及其他適用中國證券法律法規的情況。基於獨家保薦人進行的獨立盡職調查及
上述中國法律顧問的意見，獨家保薦人並未察覺任何重大事宜致使其合理地不同意
董事就本公司於上海證券交易所的合規記錄所作出的確認。

單一最大股東集團

截至最後實際可行日期，本公司由 (i)鄭先生直接持有約 0.14%、 (ii)楊女士直接
持有約2.38%、 (iii)揚州新瑞連持有約17.57%、 (iv)匯成投資持有約3.81%、 (v)寶信國
際持有約1.26%及 (vi)合肥芯成持有約1.12%之權益。揚州新瑞連由楊女士（作為其普
通合夥人）持有 14%權益，及由合肥百瑞發（作為有限合夥人）持有 80%權益。合肥
百瑞發由楊女士（作為其普通合夥人）持有 0.7%權益，及由百瑞發投資（作為有限合
夥人）持有 99%權益。百瑞發投資由百瑞發控股控制，而百瑞發控股則由Mega Rich
全資擁有。Mega Rich由鄭先生全資擁有。匯成投資、寶信國際及合肥芯成各方均由
鄭先生控制。鄭先生與楊女士為配偶。因此，截至最後實際可行日期，鄭先生及楊
女士合共控制本公司已發行股本總額約26.28%。

緊隨 [編纂 ]完成後（假設 [編纂 ]未獲行使且並無根據2023年限制性股票激勵計劃
發行額外股份），鄭先生及楊女士將透過上述一系列實體，合共控制本公司已發行
股本總額約 [編纂 ]%。於 [編纂 ]後，鄭先生、楊女士、揚州新瑞連、合肥百瑞發、
百瑞發投資、百瑞發控股、Mega Rich、匯成投資、寶信國際及合肥芯成將共同構成
最大股東集團。詳情請參閱「與單一最大股東集團的關係」。

近期發展及無重大不利變動

於往績記錄期間後及截至本文件日期，本公司的所有尚未行使可換股債券已悉
數轉換為股份或根據其各自條款贖回。董事確認，上述轉換及贖回對本集團的財務
狀況或經營業績並無任何重大不利影響。

截至 2026年 3月 31日止三個月，我們錄得淨虧損，主要由於 (i)黃金價格大幅波
動、將增加的成本轉嫁予客戶的時間滯後，以及訂單量不足導致產能利用率較低，
進而增加了單位折舊及勞工成本，並導致毛利下降；及 (ii)與2025年同期相比，研發
開支、股份支付薪酬開支及匯兌虧損增加，進一步導致盈利能力下降。其後，黃金
價格波動趨緩，且我們的利用率亦有所提升。因此，我們預期上述情況不會對我們
的業務營運及財務狀況造成重大不利影響。

除上文所披露者外，我們的董事確認，截至本文件日期，我們的財務狀況自
2025年 12月31日以來直至最後實際可行日期並無重大不利變動，且自 2025年 12月31
日以來，並無發生任何會對本文件「附錄一 — 會計師報告」所載資料造成重大影響
的事件。

概 　 要
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